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PCI Pecilastic® U

|zolaCni a oddélovaci podlozka pod keramiku, mozaiku a krytiny

z pfirodniho kamene.

Oblasti pouziti

e Pro interiér a exteriér.

¢ Pro podlahy.

e Pro mokré prostory kde neni vyskyt tlakové vody
jako napf. koupelny, sprchy, bytova vystavba,
hotely, domovy dichodct, nemocnice (tfida
zatizeni vihkosti A 0 a A podlahy).

e Pro balkény a terasy.

¢ Pro vSechny formaty keramiky a pfirodniho kamene.

¢ Na podklady nachylné na vlhkost jako napf. OSB
desky, magnesitové potéry, sadrovlaknité desky,
anhydritové nebo sadrové potéry.

Vlastnosti produktu

¢ Vodotésny, chrani podklady nachylné na vihkost.

e Formovatelny, vyrovnava napéti pfi pohybech
v podkladu a teplotnich zménach.

¢ Vhodny na podklady s podlahovym vytapénim.

e Preklenuje trhliny, vysoka bezpecnost pfi nasledné
tvorbé prasklin v podkladu.

¢ Pripraveny k pouziti, podlozka se lepi na podklad.

¢ Rychly pracovni postup, po nalepeni podlozky a
vyschnuti lepidla je mozné zahdjit ihned pokladku
keramiky nebo krytin z pfirodniho kamene.

¢ Minimalizuje kroc¢ejovy hluk, prostorovy a krocejovy
hluk se u polozené keramiky a krytin z pfirodniho
kamene vyrazné snizuje.

Technicka data

Material na bazi oboustranné filcem kasirované
polyethylenové félie

Krocejovy utlum cca 8 dB

(DIN EN ISO 140-8)

Plogna hmotnost cca 3,2 kg/m”

Tloustka materidlu cca 3 mm
Tepelna vodivost 0,1488W/mK
Barva kryciho filcu oranzova

Oznaceni podle predpisu:

- Pfeprava nebezpecnych latek na
pozemnich komunikacich a po
zeleznici (GGVSEB) neni nebezp. zbozi
- Manipulace s nebezpe€nymi drazdi, obsahuje
latkami (GefStoffV) cement

Skladovani svisle a v suchu

Skladovatelnost | min. 24 mésic(, neskladovat dlouhodobé
nad +30 °C

Baleni role, rozmér 1 x 5 m, Art.NI/EAN-Prifz.
3159/9

Udaje pro zpracovani

Teplota pro zpracovani +5°C az +30 °C

Teplotni odolnost -20 °C az +80 °C

Pokladka keramlky na |zolacn| a preklenovaC| podlozku PCI .
Pecilastic® U je velmi jednoducha a bezpecéna.

Pfiprava podkladu

Podklad musi byt ¢isty, pevny a nosny. Mastnoty a
nedistoty, které snizuji pfilnavost je nutné beze zbytku
odstranit. Podklad musi byt rovny, Potéry museji
odpovidat normé DIN 18560 a musi byt vhodné pro
pokladku keramiky a krytin z pfirodniho kamene.
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Silné savé cementové podklady se napenetrup
penetracnim natérem PCI Glsogrund fedénym 1:1

s vodou. Brousené anhydritové, popf. sadrové potéry,
potéry s obsahem sadry a potéry z litého asfaltu se
penetruji pom00| nefedéné penetrace PCI
Glsogrund Pfi praci v ¢asové tisni se cementové
podklady a podklady ze sadry penetruji penetraénim
natérem PCI Glsogrund Rapid. Penetrace se necha
fadné vyschnout. Anhydritové a sadrové potéry
nesmeéji vykazovat vyssi zbytkovou vihkost nez 2 %
(méfeno CM pfistrojem). Kovové ¢asti se napenetruji
pomoci penetraéniho natéru PCI Epoxigrund 390,
ktery se nasledné zasype kfemicitym piskem frakce
0,3-0,8 mm.

K minimalizovani pfenosu hluku se doporucuje do
pfechodu mezi sténu a podlahu vlepit samolepici
izolaéni pasek PCI Pecitape® Silent.

Staré podklady

Pokud se méni staré krytiny (jako napf. koberce, PVC
a linolea) za keramiku, nebo krytiny z pfirodniho
kamene je nutné tyto staré krytiny odstranit. Zbytky
nesoudrznych lepidel se musi odstranit. Nasledné se
cela plocha (s pfipadnymi zbytky soudrznych lepidel)
penetruje pom00| penetrac¢niho natéru PCI
Glsogrund Po fadném vyschnuti se pfipadné diry a
vysypana mista v podkladu vypini opravnou maltou
Emaco Nanocrete R3 (do 75 mm tl. vrstvy) popf.
Emaco® Nanocrete R2 (do 100 mm tl. vrstvy). Pokud
je to nutné, Ize pfipadné nerovnosti podkladu
vyrovnat pomoci samonivelaéni stérky PCI Perlplan .
Malé nerovnost| Ize vyrovnat také pomoci PCI
Rapldflott Pred pokladkou podlozky PCI Pecilastic®
U musi byt podklad rovny.

Stara keramika, umély kamen nebo podklady
z pfirodniho kamene

U téchto podkladd musi vSechny ¢asti keramiky a
kamene drzet pevné u podkladu. Pokud tomu tak
neni, musi se volné lezici obklady a kameny odstranlt
a diry se vypIni pomoci PCI Rapidflott® nebo Emaco®
Nanocrete R2. Vétsi plochy se penetruji penetraénim
natérem PCI Glsogrund 404 a prestérkuji se
samonivelaéni stérkou PCI Periplan®.

Podklady ze starych dievénych prken

Drevéna konstrukce musi byt dostate¢né nosna, bez
prihybl a poskozeni. V pfipadé nutnosti se musi
prkna dodatecné pfiSroubovat. Prohnuta prkna se
musi vyrovnat, spary mezi prkny se zatésni pomoci
PCI Adaptol® a necha se cca 1 hodinu vytvrdnout
Poté se aplikuje penetracni natér PCI Glsogrund

404 ve dvou natérech (fedéno vodou 1:1). Penetrace
se necha rfadné vyschnout a poté se plocha vyrovna
pomoci PCI Periplan® Extra. Dalsi prace mohou byt
zahéjeny nésledujici den.

Pred pokladkou na dfevéné, nebo OSB desky je
nutné odstranéni nerovnosti stejnym zplsobem, jako
je popsano v predchozim odstavci. Desky se fadné
pfisroubuji k podkladu. Maximalni rozestup
jednotlivych Sroubl muze byt max. 40 cm. Desky se
penetruji pomoci PCI Wadian® a penetrace se necha
fadné vyschnout.

Zpracovani

1. PCI Pecilastic® U se polozi na podklad a zafizne
se pomoci nGzek, nebo noze.

2.a) Na podklad se nanese PCI FT-Extra nebo PCI
Rapidflott®, PCI Nanolight® nebo PCI Nanoflott® light
podle predepsané velikosti nanasejiciho zubu vel. 4
mm nebo 6 mm

2.b) U anhydritovych potérd se zbytkovou vihkosti od
0,5 do 2% se pro lepeni na penetrovany a
prebrouseny podklad pouziva PCI Lastogum Zde se
PCI Lastogum aplikuje v dostate¢né tloustce nejlépe
3 mm vel. nanaSeciho zubu.

3. Béhem doby pro pokladku (u PCI FT Extra, PCI
Nanollght PCI Nanoflott® light cca 30 min. u PCI
Rapldflott cca 20 min.) se polozi PCI Pecilastic® U
na podklad (oranzovym filcem nahoru).

4.a) V suchych prostorach se spoje prelepi
samolepici paskou (nejlépe Site 20 mm).

4.b) V mokrych prostorech nebo venkovnich
prostorech se spoje a prechody na stény a podlahy
izoluji pomoci PCI PeC|tape 120 nebo PCI PeC|tape
Objekt. Pred vloZenim tésniciho pasku se na PCI
Pecilastic® U aplikuje PCI Seccoral® 1K/2K.

4.c) V pfipadé, ze skladba bude nasledné silné
zatézovana, je nutné obvodové pasky PCI Pecﬂape
a vSechny 90 stupnove vnitini a venkovm rohy vlepit
do PCI Apoflex®, nebo PCI Durapox® NT/NT plus.

5. Po vytvrdnuti tenke vrstvy lepidla (u PCI FT-Extra
nebo PCI Nanoflott light cca 12 hodin, u PCI
Nanolight® cca 5 hodin a u PCI Rapidflott® cca 3
hodiny) je mozné zahdjit naslednou pokladku krytiny.
Pokladka keramlky a krytin z pfirodniho kamene na
Pecilastic® U

Vhodna PCI lepidla:

« PCI Carraflott®

PCI Carralight®

PCI FT-Extra

PCI Rapidflott®

PCI Nanolight®PCI Nanolight® White

PCI Nanoflott® light

PCI Rapidflott®

Sparovaci hmoty

e PCI Carrafug®

PCI Durapox® NT/NT plus
PCI Flexfug

PCI Nanofug®

PCI Rapidfug®
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Elastické sparovani

U feSeni spar plati pfislusna nafizeni centralniho
svazu némeckého stavebnictvi.

V exteriéru nesmi délka jednotlivych poli prekrogit
5m.

Dilataéni spary se u keramlckych obkladl elasticky
utésni pomoci PCI Silcoferm® S u krytin z pfirodniho
kamene pomoci PCI Carraferm®.

Prosime neopomeiite

¢ Pfi zpracovani PCI produktl je nutné dodrzovat
udaje v technickych listech.

e PCI Pecilastic® U se nesmi zpracovavat pfi teploté
podkladu nizsi nez +5 °C.

¢ U stavebnich ¢asti citlivych na plsobeni vihkosti se
musi zajistit izolaéni vrstva na svislych a
vodorovnych konstrukcich za sprchovymi kouty
i vanami.

¢ U prostor, kde se oCekava velmi vysoké zatizeni
povrchu, je nutné zvolit odolny obklad, ktery splfiuje
normu DIN EN ISO 10545-4 min. 1.500 N.

e Odtoky se mohou izolovat pomoci PCI Pecitape®
42,5 x 42 5. Tento izola¢ni dil se vklada do PCI
Seccoral 1/2K na nalepenou podlozku PCI
Pecntape u.

¢ V bytovych prostorech (tfidy AO) se mohou spoje
prelepit pomoci PCI Pecitape® WS.

¢ V exteriérech se na utésnéni spoji nesmi
pouzivat PCI Pecitape® WS, ale pouze PCI
Pecitape 120/Objekt v kombinaci s PCI
Seccoral® 1K/2K.

¢ Probihajici a pohybové trhliny v podkladu se pevné
sesiji pomoci PCI Apogel® F. Vlasové praskliny bez
pohybu neni nutné oSetfovat.

¢ Pred pokladkou silné nasakavych kament a
kamenu citlivych na probarveni kontaktujte
technické poradenstvi PCI.

¢ Pokud se na ukonéeni hran pouziji kovové profily,
je nutné zajistit odvod vody.

¢ Aby nedochéazelo k nerovnomérnému vysychani
podkladnich potérd na oddélovacich vrstvach nebo
izolaci a tim k tvarovym zménam podkladu, je
nutné zahajit pokladku v co nejkrat§im terminu
(ihned po jejich pochiiznosti). Pokud je mozné
zahdjeni pokladky v pozdéjSim terminu, musi se
mérenim vyloucit pfipadné tvarové zmény
v podkladu. V pfipadé, ze takové zmény nastanou,
je nutné kontaktovat pfed pokladkou odborné
poradenstvi PCI.

¢ Pfi pokladce PCI Pecilastic® U v exterleru se
doporucuje pouziti PCI Rapldflott

¢ U vytapénych potérl kontaktujte technické
poradenstvi PCI. U vytapénych podkladl se nesmi
v pribéhu pokladky zapinat topeni.

¢ Hodnoty kro€ejového utlumu vychazeji
z normovych zkousek. Proto se mohou s ohledem
na objekt a skladbu systému v praxi lisit.

Pfi pozadavku na kro¢ejovy utlum doporu¢ujeme

nejprve aplikovat zkusebni plochu, nebo se obratit
na technické poradenstvi PCI.

U pozadavku na kroCejovy Utlum je nutna pokladka
bez tvorby dutin, proto doporu¢ujeme pouziti
tekutych lepidel.

Kovové podklady jako ocel, hlinik (napf. tepelné
dily od fy Jupiter) v interiéru musi byt bez prihybu
a deformaci. Podklad musi byt bez necistot a
mastnot. Podklad se penetruje pomoci
penetraéniho natéru PCI Gusogrund® 303 a necha
se vyschnout. Pote se nalepi PCI Pecilastic® U

do PCI Lastogum® (zpracovani odrazka 2.b).
Pokud podlozka nepfilne fadné k podkladu, tak se
musi po nalepeni zatézkat.

Pfi pouziti PCI Pecilastic® U na vytapéné podklady
se prodluzuje doba nabéhu topeni. Elektricka
podlahova topeni (napf. od firem AEG, DEVI,
Siemens atd.) nebo tenkovrstvé vodni podlahové
topeni (napf. od firem JoIIy, Ponor, Roth atd.) se
pokladaji na PCI Pecilastic® U.

Skladovatelnost: min. 24 mésicu, skladovat v suchu,
ne dlouhodobé nad +30 °C.
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o /! .V suchych prostorech se jednotlivé spoje slepi

na pfipraveny podklad. lepici paskou, v prostorech zatizenych vihkosti
se izoluji pomoci PCI Pecitape® 120...
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¥
PCI Pecilastic® U se pfi pokladce radné piitlaci 4. anasledné se poklada keramicka diazba
k podkladu pomoci dievéného prkna, nebo desky na PCI Nanoflott®, nebo PCI Rapidflott®.
z tvrzené gumy.
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Popisek konstrukce terasy

1. Zelezobetonova konstrukce

2/3. Spojovaci mistek PCI Repahaft® a spadovy klin
z hotové rychlopotérové malty PCI Novoment®
M1 plus, nebo PCI Novoment® M3 plus
Koncovy profil s odtokovym zlabkem
PCI Nanoflott® light/PCI Rapidflott®
Izolaéni a oddélovaci podiozka PCI Pecitape® U
Izolace spojti PCI Pecitape® 120 a Seccoral® 1K
Tekuté lepidlo PCI Nanoflott® light/PCI Rapidflott
Keramicka krytina nebo dlazba
0. Flexibilni sparovaci hmota PCI Flexfug/PCl

Rapidfug®

11. Ukond&ovaci spara: tésnici silikon PCI Silcoferm® S

2omNo oA

BASF Stavebni hmoty Ceska republika s. r. o. Obchodni a odborné Produktovy manazer Servis a poradenstvi
K Majovu 1244, 537 01 Chrudim poradenstvi pro vyrobky PCI na stavbach

tel.: +420 469 607 111 Cechy tel.: 724 269 012 Praha, Stfedni
fax: +420 469 607 112 724 929 531 fax: 469 607 121 a Severni Cechy
e-mail: info.cz@basf.com e-mail: pci-produkty @basf.com 724 940 257
www.basf-sh.cz Morava Vychodni Cechy

725 864 508 725864506
Zakaznicky servis (pfijem objednavek) Zéapadni a Jizni Cechy
tel.: +420 469 607 160 724 164 706
fax: +420 469 607 161, +420 469 607 118 Morava
e-mail: objednavky.cz@basf.com 724 965 589

Pracovni podminky a rozsah pouziti produkttl jsou velmi rozdilné. V nasich vyrobnich listech jsou uvedeny pouze vSeobecné pokyny ke zpracovani, odpovidajici sou¢asnym
znalostem. Zpracovatel je povinen pfezkous$et vhodnost a moznost pouziti produktu na zamysleny tcel. U zvlastnich pozadavk je tieba si vyzadat nasi poradu. Porada

a doporuceni jsou provadény v ramci pfedsmluvnich/smluvnich vedlejSich povinnosti. Plati naSe prodejni a dodaci podminky.

Aktualni informace o produktech firmy jsou dostupné na internetové adrese www.basf-sh.cz

Vydano: tnor 2012 Novym vydanim pozbyva staré platnost.
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